Karta danych technicznych
produktu

Parametry

TSXP57453AM

Premium CPU OBSt.. 2048DI/O 256Al/0 FIPIO

Parametry uzupetniajgce

Parametry podstawowe

Gama produktow Platforma automatyki Modicon Premium
Typ produktu lub Podwojny modut procesora
komponentu

Oznaczenie PL7 Junior/Pro

oprogramowania

Liczba rackow 16 4/6/8 sloty

8 12 slotow
Liczba slotow 96

64

128
Pojemnosc procesora WE/Wy dyskretnych 2040 WE/WY
Pojemnos$¢ analogowego procesora WE/WY 256 WE/WY
Liczba zastosowan na konkretny kanat 64

Liczba kanatéw sterujgcych procesem

20 do 60 prostych petli

Potaczenie typu zintegrowanego

Manager Fipiio (127 agentéw) SUB-D 9 ztgcze
Nieizolowane potgczenie szeregowe 2 zenskie mini DIN ztgcze (19.2/115 kbit/s)

Procesor modutu komunikacyjnego

2 moduty Fieldbus (1 jesli CANopen jest w uzyciu)
8 moduty magistrali AS-Interface

1 CANopen

4 modut sieciowy

Opis pamieci

Wewnetrzna pamie¢ RAM ( z kartg PCMCIA) 176 Kstow dane

Wewnetrzna pamie¢ RAM ( bez karty PCMCIA) 96 Kstow program i dane
Karta PCMCIA 2048 Kstoéw dodatkowa przestrzen do przechowywania danych
Karta PCMCIA 992 Kstéw program

Maksymalny rozmiar powierzchni obiektu

30.5 %MWi stéw wewnetrznych lokalne dane wewnetrzne
32 %KWi stow statych lokalne dane wewnetrzne
32768 %Mi lokalne bity wewnetrzne

Struktura aplikacji

Czas wykonania na instrukcje

64 zdarzen zadaniowych
1 szybkie zadanie
1 zadanie gtowne

0.06 ps Boole'owski z kartg PCMCIA

0.06 ps Boole'owski bez karty PCMCIA

0.08 ps stowo lub arytmetyka statoprzecinkowa z kartg PCMCIA
0.08 ps stowo lub arytmetyka statoprzecinkowa bez karty PCMCIA
1.7 ys zmienne punkty z karta PCMCIA

1.7 ps zmienne punkty bez karty PCMCIA

Liczba rozkazéw na ms

13.82 Kinst/ms 100 % Boole'owski z kartg PCMCIA

13.82 Kinst/ms 100 % Boole'owski bez karty PCMCIA

8.8 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka z kartg PCMCIA
8.8 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka bez karty PCMCIA

Uktad napowietrzny

Oznakowanie

0,22 Ms dla szybkie zadanie
1,15 ms dla zadanie nadrzedne

CE

Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.
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Sygnalizacja lokalna

Praca procesora (RUN): 1 LED (zielony)

Aktywnos¢ w magistrali Fipio (FIP): 1 LED (czerwony)
Btad konfiguracji modutu WE/WY: 1 LED (czerwony)
Procesor lub awaria systemu (ERR): 1 LED (czerwony)
Aktywnos$¢ w porcie (TER): 1 LED (z6tty)

Obciagzenie pradowe

1080 mMAw 5V DC

Format modutowy

Podowjny

Masa produktu

0,56 kg

Srodowisko pracy

Normy

73/23/EEC

93/68/EEC

CSA C22.2 nr 142

92/31/EEC

CSA C22.2 Nr 213 klasa | podziat 2 grupa A
UL 508

IEC 61131-2

CSA C22.2 Nr 213 klasa | podziat 2 grupa C
89/336/EEC

CSA C22.2 Nr 213 klasa | podziat 2 grupa B
CSA C22.2 Nr 213 klasa | podziat 2 grupa D

Certyfikaty produktu

BV
ABS
RINA
RMRS
DNV
GL

LR

Temperatura otoczenia dla pracy urzgdzenia

0...60°C

Temepratura otoczenia dla przechowywania

Wilgotno$¢ wzgledna

-25...70 °C

10...95 %Wilgotno$¢ wzglgdna 10bez kondensacji podczas pracy
5...95 %Wilgotno$¢ wzgledna 10bez kondensacji podczas przechowywania

Wysokos¢ pracy (w metrach nad poziomem morza)

0...2000 m

Pokrycie ochronne TC

Stopien ochrony IP 1P20

Stopien zabrudzenia 2

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 9,5¢cm

Package 1 Width 18,0 cm

Package 1 Length 26,0 cm

Package 1 Weight 648,0 g

Warunki gwaranc;ji

Gwarancja 18 miesiecy
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Karta danych technicznych TSXP57453AM
produktu

Dimensions Drawings

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks
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(1) With screw terminal block modules.
(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.
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